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证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-011

斯达半导体股份有限公司

2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保人名称：上海道之科技有限公司、浙江谷蓝电子科技有限公司、

嘉兴斯达微电子有限公司（以下分别简称“上海道之”、“浙江谷蓝”和“斯达

微电子”） ，为斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司或

控股子公司。

 本次担保金额

2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 270,000 万

元，其中：

1、对上海道之科技有限公司担保不超过 10,000万元；

2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过 10,000万元；

3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过 250,000万元；

（以上金额包含 2024 年度延续至 2025年度的担保余额，且在 2025年年度

股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作

出的担保均为有效。）

 本次担保无反担保

 本公司不存在逾期对外担保
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一、担保情况概述

为满足 2025年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，公司董

事会同意在 2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过

270,000万元，其中：

1、对上海道之科技有限公司担保不超过 10,000万元；

2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过 10,000万元；

3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过 250,000万元；

（以上金额包含 2024 年度延续至 2025年度的担保余额，且在 2025年年度

股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作

出的担保均为有效。）

2025年 04 月 25日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于

本公司 2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。本事项尚需提

交提交 2024年年度股东大会审议。。

二、被担保人基本情况

1.各公司的基本情况如下：

企业名称

法定

代表人

注册资本

股权比例

（%）

住所 经营范围

上海道之科技

有限公司
陈幼兴

21,030万元

人民币

公 司 持 股

99.5%，浙江

兴得利纺织

有限公司持

股 0.5%

上海市嘉定

区清能路

85号

从事新能源技术、节能技术、环

保技术领域内的技术开发、技术

转让、技术咨询、技术服务,IGBT
芯片的设计与 IGBT模块的生产,
半导体芯片、元器件的设计,从事

货物进出口及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动】

浙江谷蓝电子

科技有限公司
龚央娜

1,250万元

人民币
100

浙江省海宁

市海洲街道

文康路 1号
1-3幢

一般项目：半导体分立器件制造；

集成电路芯片设计及服务；半导

体分立器件销售；货物进出口；

技术进出口（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）。
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嘉兴斯达微电

子有限公司
陈幼兴

210,933.16
万元人民币

100

浙江省嘉兴

市南湖区大

桥镇凌公塘

路 3339号
（嘉兴科技

城）1号楼

220室

一般项目：半导体分立器件制造；

半导体分立器件销售；集成电路

芯片设计及服务；集成电路芯片

及产品制造；集成电路芯片及产

品销售；机械设备租赁【除依法

须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动】。许可

项目：货物进出口；技术进出口

【依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以审批结果为准】

备注：上海道之科技有限公司股东中浙江兴得利纺织有限公司持股 0.5%，其未为上海

道之科技有限公司提供担保。

2.截至 2024年 12月 31日，各公司经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

企业名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润

上海道之 164,715.57 27,080.54 137,635.03 206,008.96 46,078.48
浙江谷蓝 6,729.47 5,663.21 1,066.26 13,412.64 822.29

斯达微电子 462,845.57 261,776.03 201,069.54 31,151.72 -12,953.82

3. 上海道之、浙江谷蓝和斯达微电子均为本公司全资子公司或控股子公司。

其中，本次公司对下属子公司提供担保事项中被担保人浙江谷蓝电子科技有限公

司资产负债率超过 70%，公司董事会提示投资者充分了解该等情况，关注担保风

险。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，亦未签订具体担保协议。2025 年度

本公司将根据以上公司的申请，根据资金需求予以安排。

四、担保的必要性和合理性

2025 年度公司向下属子公司提供担保事项有利于满足公司下属子公司的融

资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司下属子公司，公司拥有上述被担

保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内，其他股东未同比例提供担保

不会对公司带来重大风险。本次公司对下属子公司提供担保事项中被担保人浙江
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谷蓝电子科技有限公司资产负债率超过 70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿

还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于

公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合

理性。

五、董事会意见

2025年 04 月 25日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于

本公司 2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案

提交股东大会审议。

六、公司担保情况

截至 2024年 12 月 31日，公司对全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司担保

情况如下：

被担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日
担保是否已经

履行完毕

嘉兴斯达微电子有限公司 700,000,000.00 2021/11/09 2029/11/08 否

嘉兴斯达微电子有限公司 300,000,000.00 2022/07/26 2027/07/25 否

嘉兴斯达微电子有限公司 270,000,000.00 2023/05/28 2027/07/25 否

嘉兴斯达微电子有限公司 385,000,000.00 2024/04/09 2031/04/08 否

嘉兴斯达微电子有限公司 400,000,000.00 2024/12/04 2034/12/04 否

总额 2,055,000,000.00

除了以上担保，公司未为其他全资子公司及控股子公司提供担保，公司全资

子公司及控股子公司亦不存在对外担保的情形，且无逾期的担保事项。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年 04月 25日


